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Ventes et cessions

498 772 680 RCS Paris. 
THEODO.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 1737.00 EUR.
Adresse : 48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris.
Précédent propriétaire : 832 106 058 RCS Paris. SIPIOS.
Oppositions : Article L.236-15 du code de commerce.
Commentaires : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : THEODO Forme : Société 
par actions simplifiée Adresse du siège : 48 boulevard des Batignolles 75017 Paris Capital : 1737.00 EUR Numéro unique 
d'identification : 498772680 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : SIPIOS Forme : Société par actions simplifiée 
Adresse du siège : 128 rue La Boétie 75008 Paris Capital : 200000.00 EUR Numéro unique d'identification : 832106058 Lieu 
d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 
6121998.00 EUR - passif de 5014024.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : La totalité des actions représentant la 
totalité du capital et des droits de vote de la société THEODO et de la société SIPIOS étant détenue par la même société mère, 
il n'y aura donc pas lieu à émission d'actions de la société absorbante contre les actions de la société absorbée, ni à 
augmentation du capital de la société absorbante. En conséquence, il n'a pas été établi de rapport d'échange. Montant de la 
prime de fusion / scission : 0.00 EUR. Date du projet commun de fusion : 20.10.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS 
au titre de chaque société participante : Pour la société THEODO : 26.10.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). 
Pour la société SIPIOS : 26.10.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris)..
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